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導電性片 

(57)摘要

本發明之導電性片具有於基底基材之單面積層有導電性黏著層、且於基底基材之另一面積層有 

遮光性絕緣層之構造。本發明之導電性片使用具有於樹脂膜之雙面形成有同種金屬層之構造者作為 

基底基材。此處，導電性片之遮光性絕緣層表面具有l.OxlO^Q/□以上之表面電阻值、80%以下之 

光澤度及1.0以上之光學濃度。

指定代表圖：

符號簡單說明：

1 · · ·樹脂膜

2···導電性黏著層 

側之金屬層

3···遮光性絕緣層 

側之金屬層

10 · · ·基底基材

20 · · ·導電性黏著
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100 · · ·導電性片
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發明專利說明書
（本說明書格式'順序，請勿任意更動）

【發明名稱】（中文/英文）

導電性片

【技伽域】

[0001】本發明係關於一種適於形成顯示面操作面板之顯示面操作 

面與其背面之導通之情形時等的導電性片。

【先前技術】

[0002】 作爲先前之電磁波遮罩膠帶，業界提出有於鋁或銅等金屬箔 

之單面設置有導電性黏著層之導電性片（專利文獻1）。對此種導電性片， 

爲了防止產生與其他導電體之接觸等引起之短路，進行如下改良：藉由於 

導電性片之未形成導電性黏著層之面，積層聚對苯二甲酸乙二酯（PET）膜 

作爲絕緣性樹脂層，而對導電性片之單面賦予絕緣性。又，亦實施於導電 

性黏著層貼附剝離膜而提高操作性之措施。

【0003】 且說，近年來，於智慧型手機、攜帶型遊戲機、自動售票機 

等中應用顯示面操作面板（所謂之觸控面板），且爲了自其顯示面操作面與 

其背面形成導通而使用導電性片。對於此種導電性片，亦爲了防止與金屬 

殼體等其他導電體之無意之接觸而導致短路產生，而實施藉由於單面積層 

絕緣性樹脂膜而對該單面賦予絕緣性之措施。於利用此種導電性片自顯示 

面操作面板之顯示面操作面與其背面形成導通時，嘗試以導電性片之絕緣 

性樹脂膜成爲外側之方式包住顯示面操作面板之外緣部。於該情形時，爲s
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了提高透過顯示面操作面板進行視認之影像品質，或爲了防止影像視認性 

之下降，而嘗試將絕緣性樹脂膜自身著色爲黑色，或於絕緣性樹脂膜上進 

而形成黑印刷層，以使導電性片之絕緣性樹脂膜成爲黑框。

【0004］ 專利文獻1 :日本特開昭62-227985號公報

【發明內容】

［發明所欲解決之課題］

【0005】 然而，若使專利文獻1之導電性片通過塗佈機，或自導電性 

片剝去剝離膜，則與PET膜相比，金屬層容易塑性變形，另一方面，PET 

膜容易彈性變形，因此有於導電性片容易產生捲曲等問題。又'於以包住 

顯示面操作面板之外緣部之方式，將導電性片貼附於顯示面操作面板之情 

形時，無法使導電性片對貼附部之階差或角部之形狀的追隨性充分，因此 

亦存在容易剝離而無法獲得必需之形狀保持性之問題。

【0006】 本發明之目的在於解決以上先前技術之問題，本發明之目的 

在於對基底基材之單面積層有導電性黏著層、且於基底基材之另一面積層 

有遮光性絕緣層而成之導電性片，賦予不易產生捲曲之性質、良好之形狀 

穩定性、以及形狀追隨性。

［解決課題之技術手段］

【0007】本發明人發現，藉由採用於樹脂膜之雙面積層有同種金屬層

之積層體作爲成爲導電性片之厚度方向之中心部分的基底基材，可達成上

述目的，而完成本發明。
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【0008】 即，本發明提供一種導電性片，其係於基底基材之單面積層 

有導電性黏著層、且於基底基材之另一面積層有遮光性絕緣層而成，且基 

底基材具有於樹脂膜之雙面形成有同種金屬層之構造。

[0009] 於該情形時，關於導電性片之遮光性絕緣層表面之絕緣性等 

級，表面電阻値較佳爲l.OxlO8 Q/□以上，關於遮光性之等級，較佳爲光澤 

度爲80%以下且光學濃度爲1以上。

【0010] 又，本發明提供一種影像顯示模組，其具有：顯示面操作面 

板，係利用以包住顯示面操作面板之外緣部之方式配置之上述本發明之導 

電T生片，來連接設置於顯示面操作面板之正面外緣部之正面電極與設置於 

背面外緣部之背面電極；及影像顯示面板，其利用該顯示面操作面板進行 

操作°

[發明之效果]

【0011】 於基底基材之單面積層有導電性黏著層、且於基底基材之另 

一面積層有遮光性絕緣層之本發明之導電性片中，使用具有於樹脂膜之雙 

面形成有同種金屬層之構造者作爲基底基材。因此，即便對導電性片施加 

張力，亦由於在樹脂膜之雙面之金屬層表現出相同之伸長率，故而可較強 

地抑制捲曲之產生。又，由於在絕緣膜之兩側配置有金屬層，因此能以對 

曲面或彎曲部（角部）等之發生變化之形狀而言形狀追隨性良好地進行貼 

附，並且形狀保持性亦優異。

[0012] 又，若將導電性片之遮光性絕緣層表面之絕緣性等級設爲

l.OxlO8 Q/□以上之表面電阻値，則可抑制與其他導電體之接觸引起之短路

的產生。又 ' 若將遮光性之等級設爲80%以下之光澤度且1以上之光學濃
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度，則可於顯示面操作面板之外緣部設置霧狀之黑框，且可大幅提高透過 

顯示面操作面板進行觀察之影像之視認性。

[圖式簡單說明]

[0013]

圖1係本發明之導電性片之剖面圖。

圖2係本發明之導電性片之剖面圖。

圖3係本發明之導電性片之剖面圖。

【實施方式】

【0014】 以下，對於本發明之導電性片，一面參照圖式，一面詳細地

進行說明。

【0015】 圖1係本發明之導電性片100之剖面圖，該導電性片100具 

有於基底基材10之單面形成有導電性黏著層20、且於另一面形成有遮光性 

絕緣層30之構造。

【0016】 < 基底基材〉

本發明之導電性片100具有如下特徵：基底基材10具有於樹脂膜1之 

雙面積層有同種金屬層2、3之構造。藉此，可較強地抑制導電性片中捲曲 

之產生，並且可對導電性片賦予良好之形狀追隨性與形狀穩定性。

【0017】 作爲構成基底基材10之樹脂膜1 -可較佳地應用用作導電

性片之基底膜的樹脂膜。作爲此種樹脂膜，可列舉：聚酯膜、聚烯瘵膜、

聚醯胺膜、聚胺基甲酸酯膜、聚苯乙烯膜等。其中，就獲取容易性、機械
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強度、耐熱性、成本、防銹性等觀點而言，可較佳地應用聚酯膜、尤其是 

聚對苯二甲酸乙二酯膜。

【0018】 作爲構成基底基材10之樹脂膜1之層厚，爲了保持導電性 

片之機械強度，又，確保良好之形狀追隨性以及形狀穩定性，較佳爲5~20 

!1 m，更佳爲7〜15 “m。

［0019］ 作爲構成基底基材10之金屬層2、3，可應用先前之導電性 

片中所使用之金屬層。作爲此種金屬層2、3，可列舉：鋁、銅、鎳、金、 

銀等。該等之中，就獲取容易性、機械強度、耐熱性、成本、防銹性等觀 

點而言，可較佳地應用鋁。

【0020】 關於導電性黏著層20側之金屬層2以及遮光性絕緣層30側 

之金屬層3之層厚，爲了保持導電性片之機械強度，又，確保良好之形狀 

追隨性以及形狀穩定性'分別較佳爲5〜20 “m 5更佳爲7〜15 “m °

【0021】 就同時實現形狀追隨性與形狀保持性之觀點而言，導電性黏 

著層20側之金屬層2之厚度［Mtl］、樹脂膜1的厚度［Et］及遮光性絕緣層30 

側之金屬層3之厚度［Mt2］之比較佳爲［Mtl］ : ［Et］ : ［M⑵=0.25〜4 : 1 ： 0.25 

〜4 '更佳爲0.4〜2.4 : 1 ： 0.4〜2.4 °

【0022】 對樹脂膜1之金屬層2、3之形成可藉由常法進行。例如可 

列舉：介隔由含有異氧酸酯系交聯劑等之聚酯系接著劑或聚胺基甲酸酯系 

接著劑等乾式接著劑形成之接著劑層（未圖示），於樹脂膜1積層作爲金屬 

層之金屬箔之方法；或藉由對樹脂膜1之雙面進行無電解金屬鍍敷，進而 

進行電解金屬鍍敷而形成金屬層2、3之方法；或藉由真空蒸鍍法於樹脂膜 

1之雙面積層金屬層2、3之方法等°其中 ' 就較高之量產性、較低之製造
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成本之方面而言，可較佳地應用介隔接著劑層積層金屬層之方法。

【0023】 又,構成基底基材10之樹脂膜1之線膨脹係數Lppm/°C］由於 

如下傾向而會擔心層間剝離之產生：若過大，則容易產生捲曲，又，若過 

小，則於熱環境下積層構造變得不穩定之傾向，因此較佳爲15〜100 

ppm/°C 5 更佳爲 20 〜70 ppm/°C °

【0024】 又，就與樹脂膜1之積層構造之穩定性之觀點而言，金屬層

2、3之線膨脹係數［ppm/°C］較佳爲12〜25 ppm/°C '更佳爲16〜23 ppm/°C °

【0025】 若樹脂膜1之線膨脹係數與金屬層2、3之線膨脹係數之差 

過大，則有容易產生捲曲之傾向，因此較佳爲40 ppm/°C以下，更佳爲25 

ppm/°C 以下。

【0026】 若構成基底基材10之樹脂膜1之基於JIS K7113之拉伸彈性 

模數［GPa］過小，則有容易捲曲之傾向，若過大，則有損及形狀追隨性之傾 

向*因此較佳爲0.3〜15 GPa，更佳爲2〜7 GPa。

【0027】 又 > 若金屬層2 ' 3之基於JIS K7113之拉伸彈性模數［GPa］ 

過小，則有容易捲曲之傾向，若過大，則有損及形狀追隨性之傾向，因此 

較佳爲45〜200 GPa 5更佳爲75〜130 GPa °

【0028】 若構成基底基材10之樹脂膜1與金屬層2 ' 3之基於JIS 

K7113之拉伸彈性模數的差過大，則有容易產生捲曲之傾向，因此較佳爲 

100 GPa以下，更佳爲80 GPa以下。

［0029】 <遮光性絕緣層〉

構成本發明之導電性片100之遮光性絕緣層30係對導電性片100賦予 

遮光性與絕緣性之層。此處 ' 若導電性片100之遮光性絕緣層30表面之絕 
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緣f生等級過低，則擔心短路之產生，因此表面電阻値較佳爲1.0X108 Q/□以 

上，更佳爲1.0x10'° Q/□以上。

【0030】 又，關於遮光性絕緣層30之遮光性之等級，爲了提高影像 

之視認性，基於JISZ8741 （入射角60°）之光澤度較佳爲80%以下，更佳爲 

40%以下，且基於JIS K7605之光學濃度較佳爲1以上，更佳爲1.2以上，進 

而較佳爲1.4以上。

【0031】 作爲遮光性絕緣層30之層厚 > 若過薄則有損及欲達到之光 

學特性之傾向，若過厚則有容易產生裂痕之傾向，因此較佳爲3〜15 //m， 

更佳爲5〜11 “ m。

【0032】 作爲此種遮光性絕緣層30，可採用其表面之表面電阻値、 

光澤度、光學濃度爲上述範圍之各種構成。例如可列舉：如圖1所示，由 

經黑色著色劑著色之絕緣性樹脂所形成之單層黑色樹脂層的構成；如圖2 

或圖3所示，由經黑色著色劑著色之絕緣性樹脂所形成之黑色樹脂層30a、 

及形成於其單面之絕緣底塗層30b或無光清漆（matte varnish ）層30c所構成 

的構成。

【0033】 作爲構成遮光性絕緣層30之黑色樹脂層之絕緣性樹脂，例 

如可列舉：聚乙烯、聚丙烯、乙烯-丙烯共聚物等乙烯-α-烯瘵共聚物、聚 

甲基戊烯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚乙酸乙烯酯、乙烯-乙酸乙烯酯共 

聚物、聚乙烯醇、聚乙烯縮醛、聚偏二氟乙烯及聚四氟乙烯等氟系聚合物、 

聚對苯二甲酸乙二酯、聚對苯二甲酸丁二酯、聚蔡二甲酸乙二酯、聚苯乙 

烯、聚丙烯睛、苯乙烯-丙烯月青共聚物、丙烯月青-丁二烯-苯乙烯共聚物（AES） 

樹脂、聚苯瞇共聚物（ΡΡΕ ）樹脂、改質ΡΡΕ樹脂、脂肪族聚醯胺類、芳香 s
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族聚醯胺類、聚醯亞胺、聚醯胺醯亞胺、聚甲基丙烯酸、聚甲基丙烯酸甲 

酯等聚甲基丙烯酸酯類、聚丙烯酸類、聚碳酸酯、聚苯硫、聚砸、聚醍砸1、 

聚醸月青、聚瞇酮、聚酮、液晶聚合物、聚矽氧樹脂、離子聚合物等熱塑性 

樹脂。又，可列舉：苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物或其氫化物、苯乙烯-異戊二 

烯嵌段共聚物或其氫化物、苯乙烯系熱塑性彈性體、烯煙系熱塑性彈性體、 

氯乙烯系熱塑性彈性體、聚酯系熱塑性彈性體、聚胺基甲酸酯系熱塑性彈 

性體、聚醯胺系熱塑性彈性體等熱塑性彈性體。進而可列舉：交聯橡膠、 

環氧樹月旨、酚樹脂、聚醯亞胺樹脂、不飽和聚酯樹脂、鄰苯二甲酸二烯丙 

酯(diallylphthalate)樹脂等。作爲交聯橡膠之具體例，可列舉：天然橡膠、 

丙烯酸系橡膠、丁二烯橡膠、異戊二烯橡膠、苯乙烯-丁二烯共聚橡膠、睛 

橡膠 ' 氫化睛橡膠 ' 氯丁二烯橡膠 ' 乙烯-丙烯共聚橡月參 ' 氯化聚乙烯橡膠、 

氯磺化聚乙烯橡膠' 丁基橡膠 ' 鹵化丁基橡膠、氟橡膠、胺基甲酸酯橡膠' 

及聚矽氧橡膠等熱硬化性樹脂。亦可應用光硬化性樹脂。

【0034】 又，作爲黑色著色劑，可列舉：苯胺黑、碳黑、钛黑等公知 

之黑色染料、黑色顏料。若該等著色劑之平均粒徑過小，則有於製造時難 

以均勻地混合至絕緣性樹脂中之可能性增高之傾向，若過大，則有遮光性 

絕緣層30之平滑性下降之傾向，因此較佳爲10〜500 nm，更佳爲50〜100 

nm。又，若黑色著色劑於黑色樹脂層中之含量過少，則有無法獲得欲達到 

之光學特性之傾向，若過多，則擔心對鄰接之層之密接性下降或脫落，因 

此較佳爲10〜40質量％ ＞更佳爲15〜30質量％。

【0035】 又，作爲圖2所示之絕緣底塗層30b，可歹U舉：於黑色樹脂 

層中所例示之絕緣性樹脂中，爲了防止黏連而視需要調配有二氧化矽等塡

8
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料者。

【0036】 若絕緣底塗層30b之層厚過薄，則有無法獲得欲達到之絕緣 

性之傾向，若過厚，則有無法獲得欲達到之形狀保持性之傾向，因此較佳 

爲2〜10 “m，更佳爲3〜7 “m °

【0037】 又，作爲圖3所示之無光清漆層30c，可列舉：爲了平衡良 

好地實現暗光色調(matte tone)之較佳之外觀與良好之塗膜強度，使黑色 

樹脂層中所例示之絕緣性樹脂含有較佳爲30〜80質量％之二氧化矽、硫酸 

鎖、碳酸鈣、聚乙烯顆粒、聚苯乙烯顆粒、苯并弧胺顆粒等平均粒徑0.1〜 

10 /zm的塡料而成膜者。

【0038】 若無光清漆層30c之層厚過薄，則有無法獲得欲達到之絕緣 

性之傾向，若過厚，則有無法獲得欲達到之形狀保持性或光學特性之傾向， 

因此較佳爲2〜10 /im ＞更佳爲3〜7 /zm °

【0039】 再者，於遮光性絕緣層30爲如圖1所示之單層黑色樹脂層 

之彳青形時，作爲黑色著色劑，就黑色著色劑本身爲絕緣性之觀點而言、較 

佳爲使用苯胺黑。又，於爲如圖2或圖3所示之2層構造之情形時，作爲 

黑色樹脂層30a之黑色著色劑，亦可爲苯胺黑，但由於存在保證絕緣性之絕 

緣底塗層30b或無光清漆層30c，故而亦可於不損及本發明之效果之範圍內 

使用其本身表現出導電性之碳黑。

【0040】〈導電性黏著層〉

作爲構成導電性片100之導電性黏著層20，可應用先前之導電性片之

導電性黏著層。例如可列舉：於黑色樹脂層中所例示之絕緣性樹脂中，爲

確保表面電阻値成爲500 mO/Π以下之導電性而調配足夠之量的碳黑或金 s

9
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屬粒子等導電粒子而成膜者。

[0041】 若導電性黏著層20之層厚過薄，則有無法獲得欲達到之黏 

著性之傾向，若過厚，則有無法獲得欲達到之導通特性之傾向，因此較佳 

爲10〜35 /zm *更佳爲15〜25 “m °

【0042】 < 導電性片之製造〉

本發明之導電性片可使用公知之方法製造。例如，於PET膜等樹脂膜 

之單面塗佈含有異氤酸酯硬化劑之胺基甲酸酯系接著劑等乾式接著劑，並 

積層鋁箔等金屬層後，於另一面同樣地塗佈乾式接著劑，並積層金屬層， 

藉此製作於雙面積層有金屬層之基底基材。接著，於剝離片上塗佈導電性 

黏著層用塗料 > 並進行乾燥而形成導電性黏著層，並於其上積層基底基材。 

繼而，藉由於該基底基材上，塗佈黑色樹脂層形成用黑油墨並進行乾燥， 

而形成遮光性絕緣層。藉此，可獲得圖1之導電性片。

【0043】 除分別塗佈、乾燥黑色樹脂層與無光清漆層或絕緣底塗層而 

成膜以外，圖2及圖3之導電性片基本上亦可以與圖1之導電性片相同之 

方式製造。

【0044】本發明之導電性片可較佳地應用於將所導通之部位配置於 

具有起伏之平面的影像顯示模組、或成爲所導通之部位未存在於同一平面 

之配置的影像顯示模組。

【0045】 作爲前者之例，可例示：筆記型電腦等之類的以利用導電性

片將顯示面板連接至隔開任一彎曲部與階差而另行設置之基板的方式配置

而成之影像顯示模組。如該筆記型電腦中所例示之影像顯示模組亦爲本案

發明之一部分。

10
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【0046】 又，作爲後者之例，可例示：將顯示面操作面板與成爲其操

作對象之液晶顯示面板等影像顯示面板組合而成之影像顯示模組，且該顯

示面操作面板係以利用導電性片包住顯示面操作面板之外緣部的方式，配

置並連接設置於觸控面板等顯示面操作面板之正面外緣部之正面電極、及

設置於背面外緣部之背面電極。該影像顯示模組亦爲本案發明之一部分。

實施例

【0047】實施例1

於 5 zzm 厚之 PET 膜（Mylar，Teijin DuPont Films （股））之單面，以 3 

g/m2 （乾燥塗佈量換算）塗佈使用了異氧酸酯系硬化劑（Coronate L 5 Nippon 

Polyurethane Industry （股））之聚酯樹脂（UE3220 5 Unitika （股））5 並積層 7 

“m厚之軟質鋁箔（1030N-0材料，日本製箔（股））。同樣地於PET膜之另 

一面積層7 厚之軟質鋁箔（1030N-0材料，日本製箔（股）），而製作基

底基材。

【0048】 以乾燥厚度成爲25 fim厚之方式將導電性黑色黏著劑（含 

有10質量％碳黑之丙烯酸系接著劑）塗佈於剝離PET膜並加以乾燥，藉此 

形成導電性之黑色黏著層，於該導電性黑色黏著層上，積層先前製作而成 

之基底基材。

【0049】 繼而，以乾燥厚度成爲3 zz m之方式將絕緣黑油墨｛使苯胺 

黑（東京色材工業（股））分散於聚酯樹月旨（Vylon 200，東洋紡織（股）） 

中而成之油墨（Dexerials （股））｝塗佈於該基底基材上並加以乾燥，從而形 

成遮光性絕緣層。藉此獲得表1所示之構成之導電性片。

【0050] 實施例2
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使用12 “ni厚之PET膜（E5100，東洋紡織（股））來代替基底基材之 

5 “ m厚之PET膜，除此以外，重複與實施例1相同之操作，藉此獲得表1 

所示之構成之導電性片。

【0051】 實施例3

使用從基底基材側厚3 um之絕緣底塗層（聚酯樹脂（Vylon 200，東 

洋紡織（股）））、與形成於其上之碳黑黑油墨層｛使碳黑（MA8，三菱化學 

（股））分散於聚酯樹脂（Vylon 200，東洋紡織（股））中而成之油墨（Dexerials 

（股））｝的積層物作爲遮光性絕緣層，除此以外，重複與實施例1相同之操 

作，藉此獲得表1所示之構成之導電性片。

【0052】實施例4

使用從基底基材側厚3 之碳黑黑油墨層｛使碳黑（MA8，三菱化學

（股））分散於聚酯樹脂（Vylon 200，東洋紡織（股））中而成之油墨（Dexerials 

（股））｝、與3 “in厚之無光清漆層（LG6620，東京油墨（股））之積層物 

作爲遮光性絕緣層，除此以外，重複與實施例1相同之操作，藉此獲得表1 

所示之構成之導電性片。

【0053】比較例1

使用3 fim厚之碳黑黑油墨層｛使碳黑（MA8，三菱化學（股））分散 

於聚酯樹脂（Vylon 200，東洋紡織（股））中而成之油墨（Dexerials （股））｝ 

作爲遮光性絕緣層，除此以外，重複與實施例1相同之操作，藉此獲得表1 

所示之構成之導電性片。

【0054】 比較例2

於形成碳黑黑油墨層前之基底基材之金屬層'塗佈實施例1中使用之

12
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胺基甲酸酯系接著劑J並積層5 zzm厚之PET膜（Mylar ' Teijin DuPont Films 

（股）），其後形成碳黑黑油墨層，除此以外，重複與比較例1相同之操作， 

藉此獲得表1所示之構成之導電性片。

【0055】比較例3

使用12 zzm厚之PET膜（E5100，東洋紡織（股））來代替經基底基材 

之鋁箔夾持的5 fim厚之PET膜，除此以外，重複與比較例2相同之操作＞ 

藉此獲得表1所示之構成之導電性片。

【0056】比較例4

使用僅於5 “m厚之PET膜之單面介隔實施例1中使用之接著劑而積 

層有軟質鋁箔者作爲基底基材，於未積層軟質鋁箔之基底基材面直接使用 

與碳黑黑油墨層｛使碳黑（MA8，三菱化學（股））分散於聚酯樹脂（Vylon 

200，東洋紡織（股））中而成之油墨（Dexenals （股））｝之積層物，除此以 

外，重複與比較例1相同之操作，藉此獲得表1所示之構成之導電性片。

【0057】比較例5

使用12 zzm厚之PET膜（E5100，東洋紡織（股））來代替基底基材之 

5 “ m厚之PET膜，除此以外，重複與比較例4相同之操作，藉此獲得表1 

所示之構成之導電性片。

【0058】 比較例6

積層30 “m厚之導電性不織布強化黏著膜（Sui-80-M30，Seiren （股））

來代替於剝離PET膜形成導電性黏著層，除此以外，重複與比較例4相同

之操作，藉此獲得表1所示之構成之導電性片。

【0059】比較例7
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使用12 “m厚之PET膜（E5100，東洋紡織（股））來代替基底基材之 

5 “ m厚之PET膜，除此以外，重複與比較例6相同之操作，藉此獲得表1 

所示之構成之導電性片。

【0060】 ＜評價〉

如以下所說明般，對所獲得之導電性片試驗評價「捲曲特性」、「形狀 

保持性」、「形狀追隨性（反彈性）」、「絕緣性（表面電阻値）」、「遮光性（光 

澤度以及光學濃度）」。將所獲得之結果示於表1中。

【0061】「捲曲特性」

將導電性片切取爲寬度15 mm、長度150 mm之短條狀，於180°方向以 

1000 mm/秒之速度將該切取所得之試驗試樣之導電性黏著層側之剝離片剝 

離，目測確認所產生之捲曲。將所產生之捲曲爲1圈以內之情形判定爲良 

好，將超過1圈之情形判定爲不良。

【0062】「形狀保持性」

將導電性片切取爲寬度15 mm、長度50 nun之短條狀，於180°方向以 

1000 mm/秒之速度將該切取所得之試驗試樣之導電性黏著層側之剝離片剝 

離，於試樣之中心向遮光性絕緣層側彎曲爲90°，目測確認能否於該狀態下 

保持形狀10秒鐘。將可保持形狀之情形判定爲良好，將無法保持形狀之情 

形判定爲不良。

【0063】「形狀追隨性（反彈性）」

將導電性片切取爲長度15 mm、寬度10 mm之長方形，將該切取所得

之試驗試樣之導電性黏著層側之剝離片去除，將其長邊側以包住厚度1 mm

之鋁板之厚度部分之方式、且以覆蓋鋁板表面之邊緣1 mm之方式貼附，將

14
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剩餘部分彎曲90°貼附於鋁板之背面，並於80°C、95%RH之環境下放置72 

小時，此時目測觀察是否產生剝離。將未產生剝離之情形判定爲良好，將 

產生剝離之情形判定爲不良。

【0064] 「絕緣性（表面電阻値）j

使用電阻測定器（Hiresta J Mitsubishi Chemical Analytech （股））測定導 

電，性片之遮光性絕緣層表面之表面電阻値。於實用上要求爲1x10* Q/□以 

上。

【0065】「遮光性（光澤度以及光學濃度）」

根據JIS Z8741 （入射角60°），使用光澤度計（Gloss Checker IG-320，堀 

場製作所（股））測定導電性片之遮光性絕緣層表面之光澤度。於實用上要 

求爲80%以下。又，根據JIS K7605，使用光學濃度計（反射濃度計RT924， 

Macbeth製造）測定遮光性絕緣層表面之光學濃度。於實用上要求爲1.4以 

上。將滿足兩種性能者判斷爲良好。

【0066】 再者，關於實施例1〜4及比較例1〜5之導電性片之導電性 

黏著層、比較例6、7之導電性不織布強化黏著膜之導電性，係將切取爲 

100x25 mm之短條狀之試樣以架橋之方式貼附於隔開50 mm而平行地配置 

之2片銅箔（1x25x100 mm）之端部，並使用電阻測定器（Milliohmmeter 

4332B > Agillent公司）測定2片銅箔間之電阻値。其結果爲，任一試樣均顯 

示出遠低於500 mQ之50〜60 mQ之非常低之電阻値。
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【0068】 實施例1〜4之導電性片中，關於任一評價項目-均可獲得 

良好之結果。

【0069】 與此相對，於比較例1之導電性片之情形時，由於未使用絕 

緣黑油墨，而使用顯示出導電性之碳黑黑油墨形成遮光性絕緣層'因此表 

面電阻値較低，未顯示出於實用上可令人滿意之絕緣性。

[0070] 又，於比較例2之導電性片之情形時，儘管未使用絕緣黑油 

墨，而使用碳黑黑油墨形成遮光性絕緣層，但由於將絕緣性之PET膜配置 

於碳黑黑油墨層之下層，因此顯示出良好之絕緣性，但由於失去基底基材 

之厚度方向之對稱性，故而於捲曲特性方面產生問題。

【0071】 於比較例3之導電性片之情形時，由於將比較例2之導電性 

片之基底基材之樹脂膜厚自5 “m加厚爲12 “m，因此基底基材之厚度方 

向之對稱性差於比較例2 ＞其結果爲於形狀追隨性方面產生問題。

【0072】 於比較例4及5之導電性片之情形時，均使用僅於單面積層 

鋁箔之基底基材，因此形狀追隨性良好，但於捲曲特性、形狀保持性方面 

產生問題。

【0073】 於比較例6及7之導電性片之情形時，由於使用不織布強化 

黏著膜作爲導電性黏著層，因此於捲曲特性方面未產生問題，但由於均使 

用僅於單面積層鋁箔之基底基材，故而於形狀保持性與形狀追隨性方面產 

生問題。

[產業上之可利用性]

【0074】 於基底基材之單面積層有導電性黏著層、且於基底基材之另 

—面積層有遮光性絕緣層的本發明之導電性片係使用具有於樹脂膜之雙面

17 
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形成有同種金屬層之構造者作爲基底基材。因此，即便對導電性片施加張 

力，樹脂膜之兩側之金屬層亦顯示相同之伸長率，故而可較強地抑制捲曲 

之產生，並且能以對曲面或彎曲部（角部）等之發生變化之形狀而言形狀 

追隨性亦良好地進行貼附，並且形狀保持性亦優異。因此，本發明之導電 

性片可用於將所導通之部位配置於具有起伏之平面的影像顯示模組、或成 

爲所導通之部位不存在於同一平面之配置的影像顯示模組之製造 。

【符號說明］

【0075】

1 ：樹脂膜

2:導電性黏著層側之金屬層

3:遮光性絕緣層側之金屬層

10 :基底基材

20 :導電性黏著層

30 :遮光性絕緣層

30a :黑色樹脂層

30b :絕緣底塗層

30c :無光清漆層

100 :導電性片
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發明摘要
探申請案號:102133857
※申請日：102/09/18

【發明名稱】（中文/英文）

導電性片

B32B 15/08 (2006.01)

B32B 7/02 (2006.01) 

洪 IPC 分類：CO9J77/O4 (2006.01) 
入丄片 J 7J 炽 C09J 201/00 (2006.01)

C09J 7/02 (2006.01)

C09J 9/02 (2006.01)
G02B 5/22 (2006.01)
HO1B 5/14 (2006.01)

【中文】

本發明之導電性片具有於基底基材之單面積層有導電性黏著層、且於 

基底基材之另一面積層有遮光性絕緣層之構造。本發明之導電性片使用具 

有於樹脂膜之雙面形成有同種金屬層之構造者作爲基底基材。此處，導電 

性片之遮光性絕緣層表面具有l.OxlO8 Q/□以上之表面電阻値、80%以下之 

光澤度及1.0以上之光學濃度。

【英文】

八\、

1

S
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圖式

圖1

圖2

圖3
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【代表圖］

【本案指定代表圖】：第（ί ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

ί ：樹脂膜

2:導電性黏著層側之金屬層

3:遮光性絕緣層側之金屬層

10 :基底基材

20 :導電性黏著層

30 :遮光性絕緣層

100 :導電性片

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】:

"ΠΤΓ八、、

2
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申請專利範圍-----------
1. 一種導電性片，係於基底基材之單面積層有導電性黏著層、且於基底 

基材之另一面積層有遮光性絕緣層而成者，且基底基材具有於樹脂膜 

之雙面介隔接著劑層而積層有同種金屬箔之構造。

2. 如申請專利範圍第1項之導電T生片，其遮光性絕緣層表面具有1.0x10s 

Q/□以上之表面電阻值、80%以下之光澤度及1以上之光學濃度。

3. 如申請專利範圍第1項之導電性片，其遮光性絕緣層表面具有l.OxlO10 

Q/□以上之表面電阻值、40%以下之光澤度及1.2以上之光學濃度。

4. 如申請專利範圍第1至3項中任一項之導電性片，其中構成基底基材 

之樹脂膜之線膨脹係數為15〜100 ppm/°C，金屬箔之線膨脹係數為12 

〜25 ppm/°C °

5. 如申請專利範圍第4項之導電性片，其中構成基底基材之樹脂膜與金 

屬箔間之線膨脹係數之差為40 ppm/°C以下。

6. 如申請專利範圍第1至3項中任一項之導電性片，其中構成基底基材 

之樹脂膜之拉伸彈性模數(JIS K7113)為0.3〜15 GPa，金屬箔之拉伸 

彈性模數為45〜200 GPa。

7. 如申請專利範圍第6項之導電性片，其中構成基底基材之樹脂膜與金 

屬箔間之拉伸彈性模數(JISK7113)差為100 GPa以下。

8. 如申請專利範圍第1至3項中任一項之導電性片，其中構成基底基材 

之樹脂膜、導電性黏著層側之金屬箔之厚度、及遮光性絕緣層側之金 

屬箔之厚度均為5〜20 zzm。

9. 如申請專利範圍第8項之導電T生片，其中導電性黏著層之金屬箔之

1
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厚度[Mtl]、樹脂膜的厚度[Bt]及遮光性絕緣層側£金屬箔之厚度[Mt2] 

之比為[Mtl] : [Bt] : [Mt2]=0.25〜4 : 1 ： 0.25-4。

10. 如申請專利範圍第1至3項中任一項之導電性片，其中遮光性絕緣層 

為由經黑色著色劑著色之絕緣性樹脂形成之黑色樹脂層 。

11. 如申請專利範圍第10項之導電性片，其中黑色著色劑為苯胺黑。

12. 如申請專利範圍第1至3項中任一項之導電性片，其中遮光T生絕緣層 

係由如下所構成：由經黑色著色劑著色之絕緣性樹脂形成之黑色樹脂 

層、及形成於其至少單面之絕緣底塗層或無光清漆層。

13. 如申請專利範圍第12項之導電性片，其中黑色著色劑為碳黑。

14. 如申請專利範圍第1項之導電性片、其於導電性黏著劑層側進而積層 

有剝離片，將切取為寬度15 mm、長度150 mm之短條狀試驗片的導電 

性黏著層側之剝離片，於180°方向以1000 mm於之速度剝離，於剩餘 

之試驗片產生之捲曲為1圈以內。

15. 如申請專利範圍第1項之導電性片，其於導電性黏著劑層側進而積層 

有剝離片，將切取為寬度15 mm、長度50 mm之短條狀試驗片的導電 

性黏著層側之剝離片，於180°方向以1000 mm/秒之速度剝離，將剩餘 

之試驗片以其中心向遮光性絕緣層側彎曲為90°，於該狀態可保持形狀 

10秒鐘。

16. 如申請專利範圍第1項之導電性片，其中，將切取為寬度10 mm、長 

度15 mm之短條狀試驗片的導電性黏著層側之長邊側以包住厚度1 nun 

之鋁板之厚度部分之方式、且以覆蓋鋁板表面之邊緣1 mm之方式貼 

附'將剩餘部分彎曲90。貼附於鋁板之背面，並於80°C、95%RH之環

2
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境下放置72小時，此時不產生剝離。

17. 一種影像顯示模組，係利用申請專利範圍第1至16項中任一項之導電 

性片連接而成，且將所導通之部位配置於具有起伏之平面。

18. 一種影像顯示模組，係利用申請專利範圍第1至16項中任一項之導電 

性片連接而成，且成為所導通之部位不存在於同一平面之配置。

19. 一種影像顯示模組，係具有：

顯示面操作面板，係利用以包住顯示面操作面板之外緣部之方式配置 

的申請專利範圍第1至16項中任一項之導電性片，來連接設置於顯示 

面操作面板之正面外緣部之正面電極與設置於背面外緣部之背面電 

極；及

影像顯示面板'係利用該顯示面操作面板進行操作。
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